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Nazwa przedmiotu

Programowanie systemoéw do obrobki laserowej

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim

Programming of laser processing systems

Obowigzuje od roku akademickiego
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USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

INFORMATYKA PRZEMYSLOWA

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia niestacjonarne

Zakres

programowanie procesow technologicznych

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-

teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu

Prof. Bogdan Antoszewski

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow

przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu

obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 5

Wymagania wstepne brak

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 2

Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

Liczba godzin

w semestrze 9 9




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do
Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych

Symbol

Kategoria ofektu

Zna i rozumie procesy wytwarzania elementéw maszyn i
WO01 |urzadzen z wykorzystaniem technologii ubytkowych i IP1_WO05

Wiedza bezubytkowych, spawalniczych.

Ma elementarng wiedze w zakresie wykorzystania tech-
WO02 | niki komputerowej do rozwigzania zadan inzynierskich w IP1_W12
tym znajomos$¢ oprogramowania CAD/CAM.

Potrafi postugiwac sie wtasciwie dobranymi srodowiska-
mi programistycznymi, symulacyjnymi oraz narzedziami
U0l |komputerowo wspomaganego projektowania do testo- IP1_U14
Umiejetnosci wania, symulacji i projektowania elementéw i uktadow w
obszarze informatyki przemystowej

Potrafi wykonac projekt elementéw maszyn z wykorzy-

uo2 staniem oprogramowania CAD/CAM.

IP1_U16

Ma swiadomos$¢ odpowiedzialno$ci za prace wlasng
oraz gotowos¢ podporzgdkowania sie zasadom pracy w
zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za wspdlnie
realizowane zadania.

K01 IP1_KO04

Ma swiadomos¢ roli spotecznej absolwenta uczelni tech-
nicznej i rozumie potrzebe przekazywania opinii publicz-
nej w sposob zrozumiaty informacji dotyczacych osia-
K02 | gnie¢ techniki i innych aspektow dziatalnosci inzyniera IP1_KO06
zwigzanych z kierunkiem studiéw informatyka przemy-
stowa oraz inicjowania dziatah na rzecz interesu pu-
blicznego.

Kompetencje
spoteczne

TRESCI PROGRAMOWE

Forma

. . Tresci programowe
zajec* prog

Sterowanie numeryczne obrabiarek. Uwagi historyczne. Stan aktualny.
Podstawowe rozkazy i struktura G-kodu.

Implementacja systemu sterowania dla obrabiarek laserowych. Uktady wspétrzed-
nych, struktura kodu sterujgcego, podstawowe rozkazy

wyktad Rozkazy sterujgce ruchem gtowicy, stopnie swobody systemu laserowego
Rozkazy do sterowania procesami cigcia, drgzenia i znakowania

Rozkazy do sterowania procesami spawania i obrébki powierzchniowej

Rozkazy do sterowania procesami napawania

Kolokwium zaliczeniowe

Zapoznanie z interfejsem programu TruTops

Definiowanie obrébki w lokalnym i globalnym uktadzie wspétrzednych
Definiowanie planarnej obrébki laserowej wraz z kompensacjg trajektorii obrébki
laboratorium | Definiowanie parametréw pracy lasera podczas cigcia i spawania laserowego
Definiowanie przestrzennej obrébki laserowej

Modelowanie bezkolizyjnej trajektorii ruchu gtowicy obrébczej

Generowanie programow wykonawczych dla obrébki laserowej

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia (zaznaczyc x)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
Wwo1 X
WO02 X




uo1 X
uo2 X
K01 X
K02 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo_rrr]? Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktow z kolokwium zalicze

niowego

laboratorium | zaliczenie z oceng

Poprawne wykonanie sprawozdan z zaje¢ oraz uzyskanie co
najmniej 50% punktéw z kolokwium zaliczeniowego

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nost-
ka
. . . . . W C L P
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow - - h
2. Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. P 22 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 0,9 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 h
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
6. w ramach samodzielnej pracy 11 ECTS
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- o5 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
8. ey 1,0 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie pracg studenta 50 h
10, Punkty ECTS za n'10du'% N > ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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